ELEKTRYKA

1. Zakres:

W zakres opracowania wchodzi projekt zasilania czesci budynku, budowy rozdzielnic,
instalacji elektrycznych gniazd, oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego, zasilania urzgdzen
wentylacyjnych i instalacji domofonu.

2. Instalacje zasilajace:

W budynku umieszczono ztgcze z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu PWP .

Przy drzwiach wejsciowych umieszczono przycisk ppoz. Oba urzgdzenia muszg posiadacé
odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w celach ppoz.

Na parterze w klatce schodowej umieszczona umieszczona jest rozdzielnica RG.

Z rozdzielnicy tej wyprowadzono przewdd zasilajgcy projektowang rozdzielnice RZ1.

Przy rozdzielnicy RG nalezy zamontowa¢ listwe wyrownawczg (np. PAWBOL E.4104) w celu
przytaczenia istniejgcego uziemienia (umozliwia przejscie z systemu TN-C na TN-S).

Punkt podziatu sieci nalezy uziemi¢, a rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ru<30Q.
Schemat zasilania, typy rozdzielnic oraz przekroje przewoddéw  pokazano
na schematach.

W projektowanej rozdzielnicy nalezy zabudowac licznik energii elektrycznej (podlicznik)
trojfazowy, 80 lub 100 A (np. Virone EM-3).
3. Instalacja gniazd:

Instalacje gniazd ogdlnych wykonaé¢ przewodem bezhalogenowym nie rozprzestrzeniajgcym
ptomienia, np. N2XH-J 3x2,5mm?. Przewody nalezy uktadaé na $cianie i stropie pod tynkiem
w rurkach typu peschel. Wysokos$¢ zainstalowania gniazdek wynosi ok. 0,3 m nad poziomem
podfogi. W innych przypadkach wysokoé¢ instalowania gniazd podano na schematach.
Zabezpieczeniem obwodow beda wytgczniki nadprgdowe typu S301
o charakterystyce typu B, oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA.
W kuchniach, tazienkach oraz WC (ogolnie w pomieszczeniach z wodg biezgcg) nalezy
stosowac osprzet bryzgoszczelny hermetyczny (IP54).

W _salach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy zastosowaé gniazda z ochrong

stykéw.
4. Instalacja oswietleniowa:

4.1 Oswietlenie ogdlne.

Instalacje os$wietleniowg wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm?. Przewody nalezy uktadac
na Scianie i stropie pod tynkiem w rurkach typu peschel. Jako zabezpieczenie obwodow
projektuje sie wytgczniki nadprgdowe typu S301.

W pomieszczeniach z wodg biezgcg nalezy stosowac osprzet hermetyczny (IP54).

Na zewnatrz budynku zastosowac osprzet i oprawy odporne na warunki atmosferyczne.

4.2 Oswietlenie ewakuacyjne:



Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RZ1 przewodem N2XH-J
3x1,5mm?. Zastosowac oprawy z autotestem z podtrzymaniem t = 1 godz.

System oswietlenia tzw. ,na ciemno” (oprawy oswietlajg przejScia komunikacyjne
w przypadku braku napiecia w obwodzie).

Nad wyjsciem ewakuacyjnym i wejsciem do budynku zastosowal oprawy awaryjne
z podgrzewaniem (odporne na warunki atmosferyczne).

5. Instalacja domofonowa.

Instalacje wykonac¢ systemem podtynkowym w rurkach peschla. Schemat opracowano
na przyktadzie urzadzen f-my MIWI-URMET.

Domofon cyfrowy pozwala na nieskomplikowang budowe systemu poprzez programowe
adresowanie paneli i unifonéw. Przewody nalezy umiesci¢ pod tynkiem w rurkach peschel
(nie w tych samych, w ktérych utozone sg przewody instalacji elektrycznej).

Uktad oprzewodowania i zastosowane urzgdzenia przedstawia schemat ideowy.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Budynek jest zasilany siecig w uktadzie TN-C. Nalezy dokona¢ podziatu przewodu PEN
na przewdéd neutralny N i ochronny PE, a miejsce podziatu uziemié. Zasilanie
projektowanych odbiorow wewnatrz budynku odbywaé sie bedzie w uktadzie sieci TN-S.
Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje przewoddéw. Jako ochrone dodatkowg
zastosowano dostatecznie szybkie wytgczenie obwoddw poprzez wytgczniki nadmiarowo-
pradowe i roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

W obiekcie zaprojektowano gtéwng szyne wyréwnawczg do ktérej nalezy przytaczyc
wszystkie metalowe elementy sieci i instalacji w obiekcie.

Po wykonaniu _instalacji w budynku nalezy wykonaé pomiary ochrony

przeciwporazeniowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim)

i odgromowej, a wyniki badan spisa¢ w odpowiednim protokole.

UWAGA:

Podano przykiadowe typy materialdw. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
innych producentéw, ale ktérych parametry nie sg gorsze od przyjetych i opisanych
w projekcie.



